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	一、主要做法
	（一）产学研协同盘活高校存量专利。创新构建“产业需求—高
	（三）智能化赋能破解质押融资评估难点。将专利价值评估、企

	二、取得成效
	遂宁市累计转化高校专利23项，制定5项新产品工艺标准，研发效率提升30%，基站PCB产品良率提升15


